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The 9th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon and Related Materials 

第9回シリコンおよび関連材料の先端技術と技術国際シンポジウム
協賛・出展・広告依頼書　　　　　　　　
The 9th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon and Related Materials（第9回シリコンおよび関連材料の先端技術と技術国際シンポジウム）は、2026年10月6日（火）から9日（金）までの4日間、公益社団法人応用物理学会「半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会」の主催、ならびに同学会の「結晶工学分科会」、「シリコンテクノロジー分科会」、「先進パワー半導体分科会」の協力によりシャトレーゼホテル長野にて開催されます。本シンポジウムは、名称のとおり、シリコンおよび関連する半導体材料に関する結晶成長、デバイス、評価、インフォマティクス応用などの先端技術について発表・議論する国際会議です。

本シンポジウムでは、招待講演、口頭発表、ポスター発表を中心として活発な議論が行われます。企画・運営は、主に日本国内の大学・企業・研究機関に所属する委員で構成された実行委員会が担っておりますが、開催に必要な費用は、参加者の参加費および企業・団体・法人の皆さまから頂戴する協賛・出展・広告掲載に掛かる費用によって賄われています。このため、皆さまに協賛および出展・広告掲載のご協力をお願い申し上げる次第です。

協賛・出展・広告掲載をいただいた企業・団体・法人の皆さまには、所定のお礼をご用意しております。なお、本シンポジウムは、公益社団法人応用物理学会「半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会」が主催となり初めての開催です。そのため、本委員会の趣旨である産学連携を示すべく、協賛枠を設けております。出展・広告につきましては、貴団体の優れた製品・サービス・技術力を広くアピールしていただける機会となります。

別紙の趣意書をご参照の上で当委員会および本シンポジウムの趣旨をご理解賜り、協賛ならびに出展・広告掲載をご検討いただけますよう心よりお願い申し上げます。

■会期
2026年10月6日（火）～10月9日（金）
■展示予定
搬入：10月6日（火）12時～14時
展示時間：10月6日（火）14時30分～10月9日（金）15時
搬出：10月9日（金）15時～17時

■会場

シャトレーゼホテル長野

https://nagano.chateraisehotel.jp/access/
（長野県長野市、JR 長野駅から徒歩約5分）

■協賛・出展・広告依頼内容

【協賛】
①プロモーションパッケージ（※1）あり：40万円/1口
お礼（特典）：
・展示1ブース（※3, 4）
・配布物（※4）での広告A4カラー1ページ
・休憩時スクリーン投影する30秒 CM
・本シンポジウムウェブサイトおよび配布物での団体ロゴ（大サイズ, ※4）、ウェブリンクの掲載

②プロモーションパッケージなし：20万円/1口
お礼（特典）：
・本シンポジウムウェブサイトおよび配布物での団体ロゴ（大サイズ, ※4）、ウェブリンクの掲載
【出展】
15万円/1口（※2）
お礼（特典）：
・展示1ブース（※3, 4）
・本シンポジウムウェブサイトおよび配布物での団体ロゴ（小サイズ, ※4）、ウェブリンクの掲載

【広告】
①協賛または出展の申込ありの場合：5万円/1口（※2）
お礼（特典）：
・配布物（※4）での広告A4カラー1ページ
②協賛または出展の申込なしの場合：10万円/1口（※2）
お礼（特典）：
・配布物（※4）での広告A4カラー1ページ
■注記

※1: プロモーションパッケージは、企業展示、配布物での広告、休憩時にスクリーン投影する CM のセットです。

※2: 複数口の申込も可能です。

※3: 1ブースにつき、長机1つ、椅子2脚、A0ポスター掲示可能パネル2つ、100Vタップの電源を提供いたします。
※4: 協賛申込や応物結晶産学連携委員会所属の有無、申込順で場所を優遇いたします。
■問合せ先
展示委員長
STR Japan 株式会社　　代表取締役　　塚田　佳紀
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地

横浜ビジネスパーク　イーストタワー15階

E-mail: yoshiki.tsukada@str-soft.co.jp
Tel: 045-744-7511
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The 9th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon and Related Materials 

(第9回シリコンおよび関連材料の先端技術と技術国際シンポジウム)
協賛・出展・広告申込書
　本シンポジウムの協賛・出展・広告に関して、以下のように申し込みます。
	協賛
	①プロモーションパッケージあり（40万円/1口）
	口数：

	
	②プロモーションパッケージなし（20万円/1口）
	口数：

	出展
	（15万円/1口）
	口数：

	広告
	①協賛または出展の申込あり（5万円/1口）
	口数：

	
	②協賛または出展の申込なし（10万円/1口）
	口数：

	
	合計金額：


	ご所属団体
	日本語表記：
英語表記：

	ご所属部署
	日本語表記：
英語表記：

	ご担当者
	日本語表記：
英語表記：

	住所
	日本語表記：
英語表記：

	電話番号
	日本語表記：
英語表記：

	E-mail
	

	半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会の所属団体
	〇か×

	展示や広告予定の製品やサービス内容（展示や広告場所の参考にさせていただきます）：



■申込方法
2026年5月31日（日）までに、上記について追記した申込書を PDF ファイルにした上で、以下へのメール送付をお願いいたします。
■申込書送付先
展示委員長
STR Japan 株式会社　　代表取締役　　塚田　佳紀

E-mail: yoshiki.tsukada@str-soft.co.jp
なお、費用のお支払や特典の詳細などについては、お申込者に別途連絡差し上げます。
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